
일시：2026 년 로카우스 호텔 서울 용산 6층 플로리스홀11 월 3 일 ( 화 ) 10:00~17:00              장소：

Time Content

09:30~10:00 Reception & Networking

10:00~10:10 Opening & Welcome Speech

10:10~10:55 Keynote: AI Infrastructure Growth 
-Technology Driving Forces & Supply Chain Dynamics

Jung H. Yoon Ph.D.  IBM
Distinguished Engineer & CTO, IBM

10:55~11:30 고전력 기판 신뢰성의 도전 과제
Challenges of High-Power PCB Reliability

이진호 고문, PCB혁신센터
PCB Innovation Center 

13:20~13:30 Break Time & Networking

13:30~14:00 Sydney Xiao, Vice President
Global Electronics Association

AI Applied in PCB/ PCBA Manufacturing: 
From Pilots to Scale

14:00~14:30 정성오 책임, ㈜인터엑스소프트
Interxsoft Corporation

스마트 제조 고도화 (IPC-2591)
Smart Manufacturing Enhancement (IPC-2591 CFX)

12:10~13:20 Luncheon & Networking

Global Electronics Association Korea Awards 2026

11:30~12:10 황영호 대표, (주) 구루이앤이
Guru E&E Inc

컨포멀 코팅: IPC 표준을 적용한 설계부터 적용까지
Conformal Coating: From Design Through Application, 
Guided by IPC Standards

14:30~15:00 유재욱 부위원장 (LG에너지솔루션)
장순식 부위원장 (휴니드테크놀러지스)
7-31b-KR Regional Task Group

국내 IPC 표준 활동 보고 (610/001/620 등) 
‒ 표준서 (영어/한글) 및 용어 변화
Summary of IPC Standards Activities and Localization

15:00~15:20 Break Time & Networking

15:20~16:50 IPC-A-610 / J-STD-001 표준 제/개정 위원회 (한국) 기술 회의
IPC-A-610 / J-STD-001 Regional Task Group Meeting

16:50~17:00 Photo Time & Closed
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